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Jako student specjalonosci CAD/CAM

Przygotowany bede do wykorzystania wspotczesnych narzedzi CAD/CAM
w praktyce inzynierskiej

Posigde umiejetnosci w zakresie:

 projektowania wyrobu, wykonywania dokumentacji technicznej z
wykorzystaniem systemow modelowania komputerowego (CAD)

 przygotowania technologicznego produktu przy wykorzystaniu
specjalistycznego systemu wspomagania wytwarzania (CAM)

Opanuje  umiejetnos¢  symulacji  statycznych i  dynamicznych
projektowanych wyrobow

Nabede niezbednych kwalifikacji w postugiwaniu sie nowoczesnymi
obrabiarkami wyposazonymi w systemy komputerowego sterowania

numerycznego (CNC)
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Jako absolwent specjalonosci CAD/CAM ;

Posigde nowoczesng i kompleksowa wiedze z zakresu:
* metod innowacyjnego opracowania wyrobu
* oceny jakosci produkcji
e symulacji i wizualizacji procesow produkcyjnych
* organizacyjnego przygotowania produkcji

Moge znalez¢ zatrudnienie m.in.:
* jako inzynier produktu, projektu, procesu

* jako inzynier rozwoju produktu w dziale R&D

* w dziale projektowania procesu
* w dziale logistyki

* w dziale organizacyjnego przygotowania produkcji
* badz

* moze prowadzi¢ wtasng dzialanos¢ gospodarczg
* badz

* kontynuowac dalsze ksztatcenie na Il stopniu studiow
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Jakie przedmioty specjalnosci bede miec? :

* Metodyka projektowania wyrobu
* Projektowanie w systemach CAXx

* Systemy komputerowego wspomagania projektowania (CAD)

* Projektowanie powierzchniowe w systemach (CAD)
e Systemy komputerowego wspomagania wytwarzania (CAM)
* Programowanie obrabiarek CNC

* Prace przejsciowe i dyplomowe - projekty indywidualne z zakresu
projektowania zespotéw CAD, analiz inzynierskich CAE, opracowania
procesow technologicznych, programowania obrabiarek CNC z
mozliwoscig wykorzystania profesjonalnego oprogramowania CAM

* Przedmioty prowadzone ciekawie, doswiadczeni i pomocni prowadzacy

)
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Jakie poznam oprogramowanie i jakie moge
zdobyc certyfikaty?

* Oprogramowanie:
* SolidWorks S 5
e CATIA DS soLibworks PSS CATIA
* NX
* Mastercam
* SolidCAM
* symulatory HAIDENHAIN

Mastercam <& SolidCAM
() HEIDENHAIN

* Certyfikaty:
 CSWA SolidWorks (Certified SolidWorks Associate)
 CSWP SolidWorks (Certified SolidWorks Professional)

e Ceryfikat Mastercam
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Mozliwosci systeméw CAD/CAM/CAE
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Mozliwosci systemow CAM — :
Computer Aided Manufacturing

* Wspomaganie procesoOw wytwarzania:
* obrobka skrawaniem
* EDM
* ciecie wodg
* ciecie laserem
* Spawanie
* obrobka plastyczna
e druk 3D
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Mozliwosci systemow CAM — :
Computer Aided Manufacturing
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Mozliwosci systeméw CAD/CAM

CEL
PROJEKT TECHNOLOGIA PRODUKT

WYKONANIE
PRODUKTU

PRZYGOTOWANIE [
TECHNOLOGI

L AAT)

EFEKTYWNOSC
WYKORZYSTANIA
ZASOBOW

KOSZT / CZAS

* /mniejszenie czasu przygotowania technologii wykonania detalu

e Zwiekszenie efektywnosci wykorzystania zasobow firmy
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Innowacje wymagajg zrozumienia i akceptacji

Innovations are usually not quickly understood and
accepted
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PRODUKCJA | INZYNIERIA y
WYNAGRODZENIA

Plant Manager (ponad 500 pracownikow) 30 000 40 000 25000 Project Engineer* 9 000 12 000 14 000
Plant Manager (100-500 pracownikdw) 25000 35000 A0 000 Design Engineer*** 8 000 10 000 13 000
Plant Manager (do 100 pracownikow) 20000 25000 30 000 Lean Manufacturing Engineer*** 8 000 10 000 12 000
Operations Director (ponad 500 pracownikow) 25000 30000 35000 Production/ Process Engineer™* 8 000 10 000 12 000
Production Manager (ponad 100 pracownikéw) 13 000 19 000 26 000 Electrical Engineer™* 8 000 10 000 12 000
R&D Manager (10-15 pracownikdw) 14000 18 000 25000 Maintenance Engineer** 8 000 9000 10000
Continuous Improvement Manager 14000 18 000 25000 Automation Engineer** 8 000 10 000 13 000
Quality Manager 13 000 16 000 25000 Reliability Engineer*** 8 000 9 000 10 000
Engineering Manager 14 000 20000 25000 Packaging Engineer = 8 000 9 000 10 000
Project Manager 12000 18 000 20000 Quality Engineer** 7000 9 000 9 500
Supplier Quality Manager 12000 14 000 17000 Production Planner*** 7 500 9 000 12 000
Maintenance Manager 12 000 17 000 20000 Branze, ktére najczesciej beda

EHS Manager 12 000 14 000 20000 rekrutowac:

EHS Specialist 8 000 10 000 12000 IT i telekomunikacja

Application Engineer™* 9000 11 000 14 000

Inzynieria i ekologia
Tooling Engineer*** 11 000 13 000 15000 m

R&D Engineer*** 11 000 13 000 15000
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Potrzeby kompetencyjne firm
Perspektywa firm

Potrzebne kompetencje
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Mozliwe bylo zaznaczenie wiecej niz jednej odpowiedzi

Menedzerskie/ kierownicze
Sprzedazowe
IT/ cyfrowe
Techniczne
Inzynieryjne
Finansowe/ ksiegowe
Marketingowe
HR
Jezykowe
Administracyjne

Inne

Kompetencje najtrudniejsze do pozyskania

*Wsrod innych pracodawcy najczescie] wymieniali kompetencje zwigzane z logistyka i tancuchem dostaw, sztuczng inteligencija, analizg biznesowsg
*Wsrod innych pracodawcy najczescie] wymieniali specjalistyczne umiejetnosci z zakresu podatkow, digital marketingu, R&D i analityki
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